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摘要(译)

公开了一种用于选择性地去除材料的一种组分从而浓缩材料的其他组分
的方法和系统（10）。将材料冷却至低于材料的熔化温度，以形成具有
冷却通道（20）的传热板的过冷液相。将来自超声驱动器（42）的超声
能量施加到材料上以形成待除去的组分的固相晶体。除去这些晶体，留
下浓缩产物。超声能量防止晶体上树枝状晶体的生长，导致形成和除去
待除去的组分的小晶体而不损坏或除去其余组分。还公开了用于冷沉淀
和色谱法的方法和装置。
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